附件：半导体激光治疗机需求参数

激光工作介质:半导体

适用范围：可用于下肢静脉曲张、椎间盘突出、耳鼻喉疾病
激光波长:810nm

光纤末端最大输出功率:≥30w

光纤直径:400μm/600μm/1000μm可更换

使用电源:交流220v/50Hz

工作方式:连续、单脉冲、脉冲

显示方式:中文彩色液晶全触摸屏操作

整机功耗:≤800W

光斑直径:≤0.6mm

冷却系统:半导体自动恒温系统

保护系统：有激光器及机箱的温度监控，高温自动关闭，有激光电源过流、过压、过热自动监控保护

